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(57) Abstract: The invention is directed to the use of electrolytic bronze deposits as substitutes for the
noble metal electroplating of electronic circuits, e.g. for use in electronic payment cards and identity
cards. The invention also relates to a novel layer sequence of bronze layers.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung ist auf die Verwendung von elektrolytischen Bron-
zeabscheidungen als Ersatz fiir galvanische Edelmetallabscheidung auf elektronischen Schaltungen, z.B.
fiir den Einsatz in elektronischen Bezahlkarten und Identifizierungskarten gerichtet. Gegenstand der Er-
findung ist auch eine neue Schichtenfolge von Bronzeschichten.
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